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Signal Integrity and Board Design

Der 3-tigige PLC2-Workshop ,Signal Integrity and
Board Design® richtet sich an Hardware-Designer, die
high-speed Interfaces zwischen FPGAs und anderen inte-
grierten Schaltungen und komplexe FPGAs auf Boardle-
vel realisieren wollen. Interessenten sind nicht nur FPGA
Designer, sondern auch Layouter, die die Zusammenhin-
ge mit den XILINX FPGAs niher kennenlernen wollen.

Der erste Teil des Kurses behandelt Signalintegrititspro-
bleme. An Spartan-6 / Virtex-6 Beispielen lernen die Teil-
nehmer, wann Signalintegritit eine grofe Rolle spielt, und
wie die dadurch hervorgerufenen Stérungen minimiert
werden konnen. Die Simulationen erfolgen mit IBIS Mo-
dellen. Auf Reflektionen und Crosstalk wird besonders
eingegangen. Die Teilnechmer lernen, wie high-speed Bus-
se und Taktversorgungen storsicher realisiert werden kon-
nen. Ausfihrungen zur Stromversorgung runden diesen

Teil ab.

Der zweite Teil dieses Kurses wendet die Grundlagen aus
dem ersten Teil an. Die Teilnehmer lernen, wie mit den

XILINX FPGAs die Probleme der Signalintegritit gelost
werden konnen. Es werden weiterhin alle Schritte fiir ein
erfolgreiches Boarddesign behandelt: Stromversorgung,
Konfiguration, Interfacing. Anhand der Pindefinition
werden Losungen und Herausforderungen diskutiert.

Ausfithrungen zu Leiterplatten und thermischen Designs
von FPGAs runden diesen Teil ab.

Anwendbare Technologien

Spartan-6 und Virtex-6 FPGAs, aber auch altere XILINX
FPGA Plattformen

Voraussetzungen

Grundkenntnisse FPGA Design

Dauer und Kosten

3 Tage, € 1.900,- netto pro Teilnehmer inklusive
ausfuhrlichen Schulungsunterlagen sowie Pausenge-
tranken und Mittagessen

Agenda

Signal Integrity

B Introduction
Transmission Lines
IBIS Models and Sl Tools
Reflections
Crosstalk
Signal Integrity Analysis
Power Supply Issues
Summary

Labs

Invoking SI-Tool (Example: HyperLynx)
Reflection Analysis
B Crosstalk Analysis

Boards Design

B Introduction
FPGA Power Supply
FPGA Configuration and PCB
Signal Interfacing: Interfacing in General
Signal Interfacing: FPGA-Specific
Interfacing
Die Architecture and Packaging
PCB Details
Thermal Aspects
Tools for PCB Planning and Design
Summary

Labs:

Power Prediction
B |/O Pin Planning
B Thermal Design




